Manual de Usuario
Base para M6édulo DAHUA DHI-HY-MKDZ2

1. Introduccién

Gracias por adquirir la base para moédulo DAHUA DHI-HY-MKDZ2. Este producto esta
disefiado para proporcionar una instalacién rapida y segura de modulos de control de acceso
Dahua, con un disefio innovador que integra un conector estructural para mayor facilidad.

2. Caracteristicas del Producto

- Conector estructural integrado: Permite una conexion rapida y sin complicaciones.

- Compatibilidad universal: Disefiada para médulos de la serie Dahua HY.

- Material resistente: Fabricado con aleaciones de alta calidad para mayor durabilidad.
- Disefio compacto: Facil de instalar en espacios reducidos.

3. Componentes Incluidos

- 1 base para médulo DAHUA DHI-HY-MKDZ2.
- Kit de instalacién (tornillos y tacos de fijacion).
- Manual de usuario (este documento).

4, Instalacion

Herramientas Requeridas
- Taladro eléctrico.

- Destornillador de cruz.

- Cinta métrica.

- Nivel de burbuja (opcional).

Pasos de Instalacion

1. Preparacion del area
- Asegurese de que la superficie donde se instalara la base sea plana y sélida.
- Marque los puntos de montaje utilizando la plantilla incluida (si aplica).

2. Perforacion
- Perfore los orificios en los puntos marcados con un taladro adecuado.

3. Fijacién de la base
- Inserte los tacos en los orificios perforados.
- Coloque la base Yy fijela con los tornillos incluidos.

4. Ajuste final
- Verifique que la base esté nivelada y bien asegurada antes de proceder con la conexién
del médulo.

5. Conexion del Médulo
1. Conexion eléctrica
- Alinee el médulo con el conector integrado de la base.
- Empuje suavemente el médulo hasta que quede firmemente conectado.

2. Pruebas de funcionamiento
- Active el sistema para asegurarse de que el mdédulo esté correctamente alimentado y
operativo.

6. Mantenimiento y Cuidados

- Limpie la base con un pafio suave y seco para evitar la acumulacién de polvo.

- Inspeccione periédicamente el conector integrado para verificar que esté limpio y libre de
obstrucciones.

- Evite exponer la base a humedad excesiva o quimicos agresivos.



